KCx

Polish & Sealing

Foam Pad

Zvlasté mékka houba pro kone€nou Upravu k Uspornému a stejnomérnému naneseni
uzaviracich produktl jako 1K-Nano nebo Lack-Polish griin. Mala vyska 25 mm vyvolava
nizké torzni sily, umoZzriuje velice dobru manipulaci a nejvyssi stabilitu. Optimalizovana
retikulizace (oteviené buriky) a po€et bunék pfispiva k velice dobrym hygienickym
faktordm. Frézovana hrana umoziuje vétsi flexibilitu polStarku, aby bylo mozno se lépe
prizpUsobit konturam. Barevné fleece hodici se k politufe umoziuji bezpeénost postupu.
Tuhost pfi pomérném stlaceni: 4. Abrazivita: 2.

Obaly

Obaly C. produktu
5x @ 45 x 25 mm 9998336
@126 x 25 mm 9998337
@ 150 x 25 mm 9998338
Upozornéni

Tyto produktové informace slouzi pouze jako nezavazné. Neni z nich mozné vyvozovat
ruceni z nasi strany.Provérte prosim, zda se dany produkt hodi na dané pouziti. Pro
konzultace jsme vam k dispozic.
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